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(54) Leiterplattenvorrichtung und eine diesbezügliche elektrische Anordnung

(57) Die Erfindung geht aus von einer Leiterplatten-
Vorrichtung (2), aufweisend eine Leiterplatte (4) mit ei-
nem elektrisch isolierenden Substrat (6) und wenigstens
einer elektrisch leitfähigen Leiterbahn (8). Die Leiterbahn
(8) ist mit dem Substrat (6) fest verbunden. Die Leiter-
bahn (8) erstreckt sich entlang einer Längserstreckungs-
richtung (L) des Substrats (6). Ein Stecker (10) mit einem
Steckergehäuse (12) und einem in dem Steckergehäuse
angeordneten elektrischen Kontaktelement (14) ist mit

der Leiterplatte (4) elektrisch leitfähig verbindbar. Erfin-
dungsgemäß ist mit der Leiterplatte (4) ein Federelement
(18, 20) fest verbunden. Wenn der Stecker (10) mit der
Leiterplatte (4) verbunden ist, übt das Federelement (18,
20) auf das Steckergehäuse (12) im Wesentlichen senk-
recht zu der Leiterplatte (4) eine Kraft (F1, F2) aus, um
das elektrische Kontaktelement (14) auf die Leiterbahn
(8) zu drücken.
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